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རྩིས་འཁློར། Computer

སྲ་ཆས། མཉེན་ཆས། 20

 

1.1  计算机概述 

20 30

ཐུ་རྩིན་འཕྲུལ་འཁློར། Turing Machine TM

Turing Test  

1.1.1  计算机的诞生 

John Mauchly Presper Eckert

གློག་རྡུལ་རྩིས་འཁློར། 1946 2 15

ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer

 

ENIAC 18000 70000 170m2 30t

5000 1000

20 ENIAC 1-1  

Von Neumann 1946

 

 ཚོད་འཛིན་ཆས། རྩིས་རྒྱག་ཆས། གསློག་ཆས། ནང་འཇུག་སྩིག་

ཆས། ཕྩིར་འདློན་སྩིག་ཆས།  

 བྱ་རྩིམ། གཞྩི ་གྲངས།

 

 གཉྩིས་གློང་འགྲྩིལ་ལུགས།  
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1-1  ENIAC 

1.1.2  计算机的发展历程 

1-1

 

1-1   

阶   段  所用电子元器件  数据处理方式  运算速度  应用领域  

第一阶段  电子管（真空管）  汇编语言、代码程序  几千～几万次 /秒  国防及高科技  

第二阶段  晶体管  高级程序设计语言  几万～几十万次 /秒  工程设计、数据处理  

第三阶段  中、小规模集成电路  
结构化、模块化程序设

计，实时控制  
几十万～几百万次 /秒  工业控制、数据处理  

第四阶段  
大规模、超大规模  

集成电路  

分时、实时数据处理，  

计算机网络  
几百万～上亿条指令 /秒  工业、生活等各方面  

1 ．．． གློག་རྡུལ་སྦུ་གུའྩི་རྩིས་འཁློར། 1946 1957  

ENIAC 1948

EDSAC

 

2 ．．． བདར་གཟུགས་སྦུག་གྩི་རྩིས་འཁློར། 1958 1964  

1948 1954

TRADIC 1957

FORTRAN COBOL ALGOL  

file:///C:/Users/TU/Desktop/书（文化基础）/ENIAC.flv
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．．．．．．．． འདུས་གྲུབ་ཆུང་འབྩིང་གློག་ལམ་གྩི་རྩིས་འཁློར། 1965—1971

1958 Jack Kilby IC

Small Scale Integration SSI Middle Scale 

Integration MSI

 

4 ．．．．．．．．．．．． འདུས་གྲུབ་ཆེན་པློ་དང་ཤྩིན་ཏུ་ཆེ་བའྩི་གློག་ལམ་གྩི་རྩིས་འཁློར།  

1971  

Large 

Scale Integration LSI Very Large Scale Integration VLSI

 

 

．．．．． རབས་སར་རྩིག་ལྡན་རྩིས་འཁློར།

 

 

1.1.3  微型计算机的发展历程 

རབ་ཆུང་རྩིས་འཁློར། MicroComputer MC

/ རྒྱུད་ཁློངས་མ་སྐུད།

Personal Computer PC  

20 70 Intel

MPU 1-2  

1-2   

代   次  起止年份  典型 CPU 数据位数  主频  

第一代  1971—1973 Intel 4004/8008 4 位、8 位  1MHz 

第二代  1973—1975 Intel 8080 8 位  2MHz 

第三代  1975—1978 Intel 8085 8 位  2～5MHz 

第四代  1978—1981 Intel 8086 16 位  >5MHz 

第五代  1981—1993 Intel 80386/80486 32 位  >25MHz 

第六代  1993—     Pentium 系列  64 位  60MHz～2GHz 
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知识扩展：我国计算机的发展概况  

我国的计算机事业始于 20 世纪 50 年代，其发展情况可概括如下：  

1952 年，我国的第一个电子计算机科研小组在中科院数学所成立。  

1960 年，我国第一台自行研制的通用电子计算机 107 机问世。  

1964 年，我国研制了大型通用电子计算机 119 机，用于我国第一颗氢弹研制工作的计算任务。 

20 世纪 70 年代以后，我国生产的计算机进入了集成电路计算机时期。  

1974 年，我国设计的 DJS-130 机通过了鉴定并投入批量生产。  

进入 20 世纪 80 年代，我国又成功研制了一系列巨型机：  

1982 年，我国独立成功研制了银河 I 型巨型计算机，运算速度为每秒 1 亿次。  

1997 年 6 月研制成功的银河Ⅲ型巨型计算机，运算速度为每秒 130 亿次。这些机器的出现，

标志着我国的计算机技术水平踏上了一个新的台阶。  

1999 年，银河四代巨型机研制成功。  

2000 年，我国自行研制了高性能计算机“神威Ｉ”，其主要技术指标和性能达到了国际先进水

平。我国成为继美国、日本之后世界上第三个具备研制高性能计算机能力的国家。  

2005 年 4 月 18 日，完全由我国科学界自行研发、拥有自主知识产权的中国首款 64 位高性能

通用 CPU 芯片——“龙芯二号”芯片正式发布。这款芯片的性能经检测已达到英特尔“奔腾 3”的水

平，比 2002 年 9 月 28 日发布的“龙芯一号”提高了 10 倍。  

2008 年推出的“龙芯三号”芯片，是我国自主研发的龙芯系列 CPU 芯片的第三代产品。2015

年 8 月，龙芯新一代高性能处理器架构 GS464E 发布。2017 年 4 月，推出了新一代代表着国产最

高水平的芯片龙芯 3A3000 和 3B3000。  

2016 年 6 月 20 日，在法兰克福世界超算大会上，国际 TOP500 组织发布的榜单显示，“神威·太
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湖之光”超级计算机系统荣登榜单之首，不仅速度比第二名“天河二号”快出近两倍，其效率也提高

3 倍。2016 年 11 月 14 日，在美国盐湖城公布的新一期 TOP500 榜单中，“神威·太湖之光”以较大

的运算速度优势轻松蝉联冠军。2016 年 11 月 18 日，我国科研人员依托“神威·太湖之光”超级计算

机的应用成果首次荣获“戈登·贝尔”奖，实现了我国高性能计算应用成果在该奖项上零的突破。  

1.1.4  计算机的发展趋势及展望 

1  

1  

 

2  

 

3  

18

 

4  

20 90

Internet དྲ་རྒྱ།

 

5  

སྨྱན་མང་གཟུགས་ཀྩི ་ལག་རལ།

 

 

2  
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18

 

1 འློད་རྡུལ་རྩིས་འཁློར།  

 

2 ཚད་རྡུལ་རྩིས་འཁློར།  

Quantum Computer

0 1

2017 5

3  

3 སེ་དངློས་རྩིས་འཁློར།  

10

 

4 ནཱ་སྩི ་རྩིས་འཁློར།  

nm 10 9 m 10

 

 

1.1.5  计算机的特点与分类 

1  

1  
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MIPS Million Instructions Per Second

1946

1000

1000 1 2  

2  

ཡྩི་གེའྩི ་རྩིང་ཚད། 8 16

32 64

 

3  

བཀའ་བརྡའྩི་བྱ་རྩིམ།

 

4  

གློག་ཀླད།  

5  

 

2  

 

1  

Digital Computer

Analogue Computer  

 ཨང་ཀྩིའྩི་རྩིས་འཁློར།  

0 1

 

 ལད་ཟློས་རྩིས་འཁློར།  

 

 བསྲེས་མའྩི་རྩིས་འཁློར།  

 

2  
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General Purpose Computer Special Purpose 

Computer  

 ཀུན་སློད་རྩིས་འཁློར།  

 

 ཆེད་སློད་རྩིས་འཁློར།  

POS

 

3  

5  

  

( TOP500)

 

  

Central Processing Unit CPU

 

  

 

  

 

  

4

 



1   9  

 

 

1.1.6  计算机的应用领域 

5000 300 500

 

1  

10  

2  

80%

 

OA

 

3  

/ A/D / D/A

 

4  

20 60 CAD CAM  

1 CAD  

CAD Computer 

Aided Design
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CAD

 

CAD

 

2 CAM  

CAM Computer 

Aided Making

 

3 CIMS  

20

 

4 CAI  

 

5 CAT  

 

5 AI  

Artificial Intelligence AI

 

 

6  

Internet

4.0  

1.1.7  计算机的新技术 
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1  

/

 

2  

NIST

 

3  

RFID

 

 

 

 

 RFID RFID

RFID  

 

MP3

 

4  

PB 103TB EB 106TB

Volume Variety Velocity

Value  

(MPP)
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1.2  计算机系统的组成 

案例一  认识计算机系统组成 

  案例描述 

  最终效果 

 

1-2   

  任务分析 

  教学目标 

1.2.1  计算机硬件系统 
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སྲ་ཆས། Hardware

 

1-3

 

 

1-3   

 

 

1 ལེ་ཉྩིང་སྩིག་གཅློད་ཆས།

CPU Central Processing Unit

CPU

CPU 1-4  

            

1-4  CPU 

1 ཚོད་འཛིན་ཆས།  
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2 རྩིས་རྒྱག་ཆས།  

 

CPU

CPU 8 16 32 CPU 8 16

32 CPU  

 CISC RISC  

  

 Cache L1 Cache L2 Cache L3 Cache  

 CPU  

CPU  

 ཟློས་ཕློད་གཙོ ་བློ ། CPU MHz

CPU  

 བར་གསློག CPU

CPU CPU L1 L2

L3  

 ཡྩི་གེའྩི ་རྩིང་ཚད། CPU 32

CPU 4 CPU 32 64  

 ཉྩིང་མང་། CPU CPU

 

 CPU 65nm 45nm 32nm Intel i3/i5 32nm

i7 10nm AMD Zen3 37nm CPU

 



CPU CPU PLCC Slot

LGA PGA CPU  

2 ནང་གསློག

Memory CPU

CPU CPU

 

སྐབས་བསྟུན་གསློག་ཆས། RAM ཀླློག་

ཙམ་གསློག་ཆས། ROM RAM

CPU CPU

1-5  

      

1-5   

RAM

RAM RAM RAM
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RAM RAM

RAM RAM RAM

RAM RAM

 

ROM

ROM

ROM

ROM BOOT ROM BIOS  

 

1 ཤློང་ཚད།  

 

CPU

KB

MB GB TB PB EB ZB

 

2 ཆུ་ཚོད་ཟློས་ཕློད།  

MHz

DDR3 1GHz  

3  

SDRAM DDR DDR2 DDR3 DDR4

DDR3  

DDR DDR DDR2 DDR3

DDR3 DDR4  

3 ཕྩི་གསློག

 

 

1 སྲ་གཟུགས་སྡུད་སེར། Hard Disk Drive HDD  

1TB 1-6  
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1-6   

2 སྲ་རྣམ་སྡུད་སེར། Solid State Drives  

Flash DRAM 1-7

 

           

1-7   

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 GB TB

GB 1TB  

 / MB/s

IDE Integrated Drive Electronics SATA Serial Advanced 

Technology Attachment SCSI Small Computer System Interface

IDE 3.3 133MB/s SATA

SATA 1.0 150MB/s

SATA2.0/3.0 300 600MB/s SATA SCSI

 




